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二、说明、目录、图表目录

 LED芯片是一种固态的半导体器件，可以直接把电能转化为光能。LED芯片是整个产业发展

的关键，芯片的品质和成本直接影响着中下游产品的性能、价格，及利润空间。

目前全球LED芯片市场可分为三大阵营：以日本、欧美厂商为代表的第一阵营；以韩国和中

国台湾厂商为代表第二阵营；以中国大陆厂商为代表的第三阵营。  

LED芯片行业发展整体呈现较为明显的周期性波动。从2024年到现在，我国LED芯片行业总共

经历了四轮周期性变化，每一轮周期性变化都呈现出&ldquo;技术突破/应用扩展&mdash;企业

扩产/价格上涨&mdash;产能过剩/价格下降&rdquo;的发展趋势。在经历了2024年LED芯片行业

产能过剩、价格下跌之后，2024年LED芯片行业迎来增长，受益于终端需求增长以及MiniLED

技术推动，LED芯片行业迎来新一轮增长周期。2024年我国LED芯片行业市场规模达到221亿

元，较2024年增长10.0%；2024年，我国LED芯片行业市场规模为218亿元。  

中企顾问网发布的《2025-2031年中国LED芯片行业发展趋势与市场供需预测报告》从行业概

况、市场格局、细分市场、重点企业等多方面多角度阐述了LED芯片市场的总体发展状况，

并在此基础上对中国LED芯片市场的投资潜力及发展前景进行分析和预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中

企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业

的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对LED芯片行业有

个系统深入的了解、或者想投资LED芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具

。  
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